EESTI STANDARD EVS-EN 60603-1:2002

A
%o'
>
<
%
o

Connectors f6r frequencies below

3 MHz for use with printed boards -

Part 1: Generic specification - General
requirements and guide for the
preparation of det%ecifications, with
assessed quality @

0@’)
Q.

e
v
“
0

EV_ s EESTI STANDARDIKESKUS



ESTI STANDARDI EESSONA NATIONAL FOREWORD

Rggk v Eesti standard EVS-EN 60603- | This Estonian standard EVS-EN 60603-
1: sisaldab Euroopa standardi EN 1:2002 consists of the English text of the
606 :1998 ingliskeelset teksti. European standard EN 60603-1:1998.
Kéesol ument on jéustatud This document is endorsed on 18.12.2002
18.12.20 elle kohta on avaldatud with the notification being published in the
teade Eesti §tandardiorganisatsiooni official publication of the Estonian national
ametlikus valj es. standardisation organisation.
Standard on katt av Eesti The standard is available from Estonian
standardiorganisat |p@st. standardisation organisation.

-

5

ICS 31.220.10

Standardite reprodutseerimis- ja levitamis6igus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse siisteemi voi edastamine Ukskoikm vormis voi
millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata. f

Kui Teil on kiisimusi standardite autorikaitse kohta, palun votke Gihendust Eesti Standardikeskusega:
Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee

Right to reproduce and distribute Estonian Standards belongs to the Estonian Centre for Standardisation

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, without permission in writing from Estonian Centre for Standardisation.

If you have any questions about standards copyright, please contact Estonian Centre for Standardisation:
Aru str 10 Tallinn 10317 Estonia; www.evs.ee; Phone: +372 605 5050; E-mail: info@evs.ee




n

EUROPEAN STANDARD

EN 60603-1

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM

February 1998

IC

pecifications, quality assurance, technical writing, instructions

1.220.10
.
Descrip /&Electronic components, electric connections, printed-circuit cards, characteristics, general conditions, detail

O English version
Connecto frequencies below 3 MHz for use with printed boards
Part 17Generic specification - General requirements and
gui @)r the preparation of detail specifications,

O with assessed quality
#EC.60603-1:1991 + A1:1992)

p
m .

Connecteurs pour fréquences i ieures
a 3 MHz pour utilisation avec caftes
imprimées

Steckverbinder fur gedruckte
Schaltungen fir Frequenzen
unter 3 MHz

Teil 1: Fachgrundspezifikation

Prescriptions générales et guide Allgemeine Anforderungen und
de rédaction des spécifications + Leitfaden flr die Erstellung von
particuliéeres, avec assurance /® Bauartspezifikationen mit

de la qualité . Qualitatsbewertung
é(JEC 60603-1:1991 + A1:1992)

(CElI 60603-1:1991 + A1:1992)
This European Standard was approved by CENELEC 8-01-01. CENELEC members are bound to
comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations stipulate the conditions for giving this

European Standard the status of a national standard wit y alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning suc ional standards may be obtained on

application to the Central Secretariat or to any CENELEC mem

Partie 1: Spécification générique /&

This European Standard exists in three official versions (English, Fr@ erman}. A version in any other
language made by transiation under the responsibility of a CENELEC into its own language and
notified to the Central Secretariat has the same status as the officia ns.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Aus Igium, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxemb etherlands, Norway,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. 5

CENELEC <
European Committee for Electrotechnical Standardization L

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europédisches Komitee fir Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

© 1998 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

Ref. No. EN 60603-1:1998 E



Page 2
EN 60603-1:1998

Foreword

prep by SC 48B, Connectors, of IEC TC 48, Electromechanical components and
mech }aﬂ structures for electronic equipment, was submitted to the formal vote and was
approveéSby CENELEC as EN 60603-1 on 1998-01-01 without any modification.

Th%&i of the International Standard IEC 60603-1:1991 and its amendment 1:1992,

The foIIow'@d’ates were fixed:

- latest dat@ which the EN has to be implemented
at national I€vel by publication of an identical

national standdrd, or by endorsement (dop) 1998-12-01
- latest date by ich, the national standards conflicting
with the EN have withdrawn (dow) 1998-12-01
Annexes designated "no ive" are part of the body of the standard.
Annexes designated "info ve" are given for information only.

In this standard, annexes A ayZA are normative and annex B is informative.
Annex ZA has been added by egNELEC.

;Enfrsement notice

The text of the International Standard | 0603-1:1991 and its amendment 1:1992, was
approved by CENELEC as a European St d without any modification.

s
€S
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Annex ZA (normative)

) Normative references to international publications
6 with their corresponding European publications
.

This@pean Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and
the publiéfns are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or
revisions of of these publications apply to this European Standard only when incorporated
in it by ame nt or revision. For undated references the latest edition of the publication

referred to ap c(including amendments).

NOTE: When an irterpational publication has been modified by common modifications, indicated by {mod), the
relevant EN/HD appli

Publication Year EN/HD Year
IEC 60027 series Leés bols to be used in electrical HD 245 series
tech dsy
IEC 60050(581) 1978 Internatio lectrotechnical - -
Vocabula V)
Chapter 581: tromechanical
component }ctronic equipment
I[EC 60068-1 1988 Environmental te@ EN 60068-1" 1994
Part 1: General and ﬁdance
IEC 60410 1973 Sampling plans and profeglyes for : :
inspection by attributes é
IEC 60512-1 1984? Electromechanical components - -
electronic equipment - Basic
procedures and measuring me
Part 1: General O
IEC 60512-2 1985 Part 2: General examination, electrical@ - -
continuity and contact resistance tests, /‘
insulation tests and voltage stress tests @/(
IEC 60512-3 1976  Part 3: Current-carrying capacity tests ® -
IEC 60512-4 1976 Part 4: Dynamic stress tests O -
IEC 60512-5 1977 Part 5: Impact tests (free components), - 6 -
static load tests (fixed components), }
endurance tests and overload tests @
IEC 60512-6 1984 Part 6: Climatic tests and soldering tests - ! -
IEC 60512-7 1988 Part 7: Mechanical operating tests and - 0
sealing tests

1) EN 60068-1 includes the corrigendum October 1988 and A1:1992 to IEC 60068-1.
2) IEC 60512-1:1994 is harmonized as EN 60512-1:1994.
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Publication Year Title EN/HD Year

IEC 2-8 1984 Part 8: Connector tests (mechanical) and - -
mechanical tests on contacts and

/’ terminations

IEC 606&;\ series Graphical symbols for diagrams EN 60617 series

IEC QC 001%986 Rules of procedure of the IEC Quality - -
Assessment System for Electronic

< ’ Components (IECQ)
ISO 129 1 Technical drawings - Dimensioning - General - -
rinciples, definitions, methods of execution

@ special indications

ISO 286-1 1988 IS?/ em of limits and fits EN 20286-1 1993
Pa e.jéas‘es of tolerances, deviations and _
fits /

ISO 286-2 1988 Part 2: les of standard tolerance grades EN 20286-2 1993
and limit dewi ns for holes and shafts

1ISO 1000 1981 Sl units and rc@nendations for the use of - -

their muitiples a /;certain other units
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Validité de la présente publication

Le tenu technique des publications de la CEl est cons-

ta t revu par la CEl afin qu'il refléte I'état actuel de
t

gque.
.
Des ?ﬁ nements relatifs a la date de reconfirmation de
|<€f%

la pub sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL
Les renseig ts relatifs & ces révisions, a I'établis-

sement des édi
étre obtenus a
dans les document§ ci-

évisées et aux amendements peuvent
s Comités nationaux de la CEl et
SOUS:

e Bulletin de |

® Annuaire de la
Publié annuelleme Q
e Catalogue des publ s de la CEI
Publié annuellement et@xr régulierement

. . L 2
Terminologie

En ce qui concemne la terminologie géne‘&, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrote ve Inter-
natfonal (VEI), qui se présente sous forme hapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des gdétails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur@de.
Voir également le dictionnaire multiingue de la CEI. A

Les termes et définitions figurant dans la présente pl@
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiguement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEl, le lecteur
consultera:

— la CEl 27: Symboles littéraux a utiliser en
électro-technique;

—~ la CEl 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

— la CEl 617: Symboles graphiques pour schémas;
et pour les appareils électromédicaux,

- la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI1 617 et/ou de la CEIl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the |EC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e |EC Bulletin

e |EC Yearbook
Published yearly

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details. of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
gation have either been taken from the IEV or have been

/ specifically approved for the purpose of this publication.

hical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
appro the IEC for general use, readers are referred to
publ .

-1 NLetter symbols to be used in electrical
technolog

- IEC 4@ raphical symbols for use on
equipment. ® survey and compilation of the
single sheets;

- IEC 617: Gra % symbols for diagrams;

and for medical electrical nt

- |EC 878: Graphical Symbolg for electromedical
equipment in medical practj

The symbols and signs contained iqgt;pesent publication
have either been taken from IEC 27, IEC , IEC 617
and/or IEC 878, or have been specificall roved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the s
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

6 . CONNECTEURS POUR FREQUENCES INFERIEURES A 3 MHz
/(.9 POUR UTILISATION AVEC CARTES IMPRIMEES

@ﬂe 1: Spécification générique - Prescriptions générales et
o guide de rédaction des spécifications particuliéres,
avec assurance de la qualité

%,
@ AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou acco@(ficiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d'Etudes ol s |ﬁ'ésentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure ysible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ceos décisions constituent d@commandations internationales et sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unifical nternationale, la CEl exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs régles nationales lé texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ou les
conditions nationales le permetten@e divergence entre la recommandation de la CEl et la régie
nationale correspondante doit, dans |a@ure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette
derniére.

4) La CEl n'a fixé aucune procédure concer le marquage comme indication d’approbation et sa
responsabilité n'est pas engagée quand il 95/ claré qu'un matériel est conforme & l'une de ses
recommandations.

La présente partie de la Norme internatioé’CEl 603 a été établie par le Sous-
Comité 48B: Connecteurs, du Comité d'Etudes 8 de la CEl: Composants électro-
mécaniques pour équipements électroniques. ®

Elle constitue la deuxiéme édition de la CEl 603-1 et@plaee la premiére édition parue

en 1981. ®
A

Le texte de cette partie est basé sur la premiére édition@est issu des documents
suivants:

Régle des Six Mois Rapports de vote

48B(BC)160 48B(BC)168 6
48B(BC)187 48B(BC)195 ﬁ

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute info@ sur le
vote ayant abouti a I'approbation de cette partie.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publicatio& le
numéro de spécification dans le Systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

A

6 + CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz
{p FOR USE WITH PRINTED BOARDS

PaIO.’Generic specification - General requirements and
@de for the preparation of detail specifications,
O with assessed quality

z FOREWORD

1) The formal decisions or agre? f the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which ali the National Commi vmg a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensu oplmon on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommenms for international use and they are accepted by the National

should adopt the text of the IEC recommenda| or their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the 1EC recofiméndation and the corresponding national rules should, as

Committees in that sense 59
3) In order to promote international unification, !e IEC expresses the wish that all National Committees
far as possible, be clearly indicated in the latter. @

*
4) The IEC has not laid down any procedure concerning rking as an indication of approval and has no
responsibility when an item of equipment is declared to c@y with one of its recommendations.

This part of International Standard IEC 603 has bt@prepared by Sub-Committee 48B:
Connectors, of IEC Technical Committee No. 48: Elec hanical components for elec-

tronic equipment. ®

it forms the second edition of IEC 603-1 and supersedes the fi dition issued in 1981.

A

The text of this part is based on the first edition and the following d%ts:

Six Months' Rule Reports on Voting
48B(C0O)160 48B(C0O)168 6
48B(C0O)187 48B(C0O)195

Full information on the voting for the approval of this part can be found in the@ g
Reports indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specificatio‘cp
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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CONNECTEURS POUR FREQUENCES INFERIEURES A 3 MHz
POUR UTILISATION AVEC CARTES IMPRIMEES

. guide de rédaction des spécifications particuliéres,

)\ 5 Partie 1: Spécification générique - Prescriptions générales et
{p avec assurance de la qualité

:o SECTION 1 — DOMAINE D’APPLICATION ET OBJET

1 Domainé’;

La présente paftiesde la CEl 603 est applicable aux connecteurs pour cartes imprimées
prévus pour étre és dans les équipements de télécommunications, de traitement
électronique de don et dans les dispositifs ou équipements électroniques employant
des techniques simil Cette spécification générique doit étre utilisée conjointement
avec les spécifications ar)t'caliéres correspondantes.

plication et objet

Les connecteurs essentiell&gent prévus pour étre utilisés aux fréquences supérieures a
3 MHz ne sont pas concernés

L'objet de la présente partie de l@l 603 est de définir des prescriptions uniformes pour
les spécifications, les essais de t et les procédures d'assurance de la qualité des
connecteurs pour utilisation avec ca primées ainsi que des régles pour la rédaction
des spécifications particuliéres pour des cteurs sous assurance de la qualité.

En cas de désaccord entre cette spécificati nérique et la spécification particuliére, les
prescriptions de la spécification particuliére p dront.

SECTION 2 - Gér\‘Q £S

2 Documents de référence :®

Cette spécification générique doit s’utiliser avec les public@ns suivantes. Les unités,
symboles graphiques et alphabétiques seront choisis si po dans les publications
indiquées ci-dessous: @

CEI 27, Symboles littéraux a utiliser en électrotechnique. O

CEIl 50(581): 1978, VE! - Chapitre 581: Composants électromécaniqueé r équipements
électroniques. ‘L

CEI 68-1: 1988, Essais d’environnement. Premiére partie: Généralités et guigé.
CEIl 410: 1973, Plans et régles d’échantillonnage pour les contréles par attributsL

CEl 512-1: 1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques.) pro-
cédures d’essai de base et méthodes de mesure. Premiére partie: Généralités.

CEl 512-2: 1985, Composants électromécaniques pour équipements électroniques:
procédures d’essai de base et méthodes de mesure - Deuxiéme partie: Examen général,
essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d’isclement et essais de
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CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz
FOR USE WITH PRINTED BOARDS

art 1: Generic specification — General requirements and
+ guide for the preparation of detail specifications,
{S; with assessed quality

@4

o SECTION 1 — SCOPE AND OBJECT

Q-

1 Scope and objéc

This part of IEC 6(@ applicable to printed board connectors designed for use in
equipment for telecomm tion and electronic data processing and in electronic equip-
ment or devices employin ilar techniques. This generic specification shall be used in
conjunction with the relevan ?&il specification(s).

L 2

7

Connectors essentially for applic&?ons at frequencies exceeding 3 MHz are not covered
by this generic specification.

The object of this part of IEC 603 establish uniform specifications, type test
requirements and quality assessment prdcédures for connectors for use with printed
boards and to establish rules for the prepa of detail specifications for connectors of
assessed quality. L .
In the event of conflict between this generic spe ion and the detail specification, the
requirements of the detail specification shall prevail.

SECTION 2 — GENER%
2 Related documents :®

This generic specification shall be used in conjunction with the wing publications.
Units, graphic symbols and letter symbols shall be used whenever le in accordance
with the requirements of the publications listed below. @

IEC 27, Letter symbols to be used in electrical technology.

IEC 50(581): 1978, IEV - Chapter 581: Electromechanical components lectronic
equipment.

IEC 68-1: 1988, Environmental testing - Part 1: General and guidance. @
IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes. L

IEC 512-1: 1984, Electromechanical components for electronic equipment; basic testir@
procedures and measuring methods. Part 1: General.

IEC 512-2: 1985, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods - Part 2: General examination, electrical continuity
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CEl 512-3: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d’essai de base et méthodes de mesure - Troisiéme partie: Essais de courant limite.

El 512-4: 1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: proce-
res d’essai de base et méthodes de mesure - Quatriéme partie: Essais de contraintes
miques.

*S)S12-5: 1977, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dureg”™d’essai de base et méthodes de mesure - Cinquiéme partie: Essais d’impact
(con%ts libres), essais d’impact sous charge statique (composants fixes), essais
d'endu e et essais de surcharge.

CEl 512-6: 4, Composants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d’ess base et méthodes de mesure - Sixiéme partie: Essais climatiques et
essais de soud

dures d’essai de e)et méthodes de mesure - Septiéme partie: Essais de fonction-

CEl 512-7: 1988, @nsosants électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
nement mécanique e ?%:s‘d étanchéité.

CEl 512-8: 1984, Compoﬂ; électromécaniques pour équipements électroniques: procé-
dures d’essai de base et méthodes de mesure - Huitiéme partie: Essais mécaniques des
connecteurs, des contacts et@sorﬁes.

CEI 617, Symboles graphiques B@schémas.

QC 001002: 1986, Reégles de pro% du Systéme CEI d’assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).
L.

ISO 129: 1985, Dessins techniques - Co - Principes généraux, définitions, méthodes
d’exécution et indications spéciales.

ISO 286-1: 1988, Systéme ISO de toléranceévd’ajustements - Partie 1: Base des tolé-
rances, écarts et ajustements.

ISO 286-2: 1988, Systéme ISO de tolérances @ustements - Partie 2: Tables des
degrés de tolérance normalisés et des écarts limites gﬁlésages et des arbres.

ISO 1000: 1981, Unités S| et recommandations pour @ploi de leurs multiples et de

certaines autres unités. /‘

2.1 Terminologie
La terminologie applicable a la présente partie de la CEl 603 fait@ e la CEI 50(581).

Pour les besoins de cette norme, les termes et définitions supplémes suivants sont
applicables:

2.1.1 type: Connecteurs a lintérieur d’'une sous-famille particuliére, par{exemple des
connecteurs encartables (une partie) connecteurs enfichables (deux parties).

2.1.2 modéle: Connecteur particulier faisant partie d’un type. 0

2.1.3 variante: Variations a l'intérieur d'un type et d'un modéle, ou A lintérieur d’un
groupe de connecteurs apparentés.
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- |[EC 512-3: 1976, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods - Part 3: Current-carrying capacity tests.

IE 2-4: 1976, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
og:res and measuring methods - Part 4: Dynamic stress tests.

.

IEC 51& 1977, Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedure measuring methods - Part 5: Impact tests (free components), static load
tests (fixe 6onents), endurance tests and overload tests.

IEC 512-6: 1984 _Electromechanical components for electronic equipment; basic testing
procedures and ring methods - Part 6: Climatic tests and soldering tests.

procedures and measuri thods - Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests.

.

IEC 512-8: 1984, Electromec%al components for electronic equipment; basic testing
procedures and measuring methods - Part 8: Connector tests (mechanical) and mecha-
nical tests on contacts and termin

IEC 512-7: 1988, Elec%hanical components for electronic equipment; basic testing

IEC 617, Graphical symbols for diagra

QC 001002: 1986, Rules of procedure o IEC quality assessment system for electronic
components (IECQ).

ISO 129: 1985, Technical drawings - Din‘eAaning - General principles, definitions,
methods of execution and special indications.

ISO 286-1: 1988, ISO system of Ilm:ts and fits - %’1 : Bases of tolerances, deviations
and fits.

ISO 286-2: 1988, ISO system of limits and fits - PSQ ables of standard tolerance
grades and limit deviations for holes and shafts.

ISO 1000: 1981, S/ units and recommendations for use of; multlples and of certain
other units.

2.1  Terminology ;‘/

The terminology used in and applicable to this part of IEC 603 is mcluQO)EC 50(581).

For the purpose of this standard, the following additional terms and deflnltloéhall apply:

2.1.1 type: Connectors within a particular sub-family, such as one-part ¢ ors
(edge-socket connectors), two-part connectors.

2.1.2 style: A particular connector within a type. 0

2.1.3 variant: Variations within a type and style, or within a group of related connectors.





